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天津凯华绝缘材料股份有限公司 

关于接待机构投资者调研情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25

日接待了 1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 

一、 调研情况 

调研时间：2023 年 8 月 25 日 

调研地点：公司二楼会议室 

调研形式：现场调研 

调研机构：东北证券股份有限公司 

上市公司接待人员：董事长任志成先生、总经理任开阔先生、董事会秘书兼

财务负责人郝艳艳女士、证券代表刘舒瑶女士 

 

二、 调研的主要问题及公司回复概要 

问题一：公司业务介绍。 

凯华材料是一家电子材料生产型企业，主要产品是环氧粉末包封料和环氧塑

封料两款产品，环氧粉末包封料占比较大，约占 90%。环氧粉末包封料主要应用

于下游的电阻电容，包括陶瓷电容、压敏电阻等器件，环氧塑封料主要应用于半

导体封装以及部分陶瓷电容等器件的贴片化（贴片的分离器件）。公司在产业链

的位置大概是上游为化工材料、添加剂材料等材料制造商，下游为电子元件制造

商和半导体器件制造商，再下游是电子品牌等消费电子端、车载配件组件商、通

信端等，公司处在比较上游的位置，产品下游应用到最终市场分布较广，大部分

应用分布在消费电子，小部分在汽车、通讯、新能源领域。目前公司人员规模



140 多人。公司成立于 2000 年，去年 12 月在北交所上市。 

问题二：环氧粉末包封料和环氧塑封料下游应用的区别。 

下游客户群不同，都叫电子元器件或电容，但是应用的规格和产品不同。环

氧粉末包封料主要应用于单层陶瓷电容类，如压敏电阻；环氧塑封料的应用涉及

到集成电路和分离器件的电容。 

问题三：公司产品分为几大类，如快速固化、高温固化、耐高温，有何区别。 

快速固化产品是工艺配置不同，为了适应客户快速固化产线的要求。比如客

户原先的产线是分段式的，产品有热固化的过程，产线较长时对于快速固化没有

要求，但新的产线是自动化的，要求公司的产品在有限时间内完成固化，对材料

有快速固化的要求，因此对材料进行了配方和生产工艺的改进。耐高温产品是由

于区别于原先的产品开发时对温度的需求，对温度要求更高，形成了新的产品分

类。 

问题四：下游消费电子和工业电子方面的应用。 

消费电子方面主要应用于家用电器和手机的配套电源。工业电子方面主要应

用于汽车、通讯、电力配套设备、部分新能源方面。目前了解到客户的产品应用

到新能源车领域主要在附属设备，如充电桩。公司产品主要供给电子元器件的制

造商。公司的业务方向不完全围绕一个行业做设计，有的时候会围绕行业拓展材

料，有的时候是围绕材料去拓展业务，会充分考虑。 

问题五：国内外销售占比情况。 

国内销售占比约 90%，直接出口销售占比约 10%。大部分客户是外资企业，

有的外资企业客户会同时有境内和境外工厂，境内工厂的订单算境内销售，境外

的订单算境外销售，计算大客户销售收入的时候会合并计算。 

问题六：原材料成本波动情况及对公司的影响。 

原材料价格今年整体回落，国产环氧树脂成本有所降低，硅微粉稍微降低了

一些。环氧树脂在原材料中占比最大，目前国内产能不是特别过剩，前几年有供

应不足的情况。公司原材料采购是根据库存管理情况，结合市场行情进行，相对

稳定，不会做特别大量的储备。 

原材料上涨对公司的影响不是很直接，会比较滞后。公司和客户议价分为两

种，一种是以部分指标作为依据进行浮动调价，另一种长期合作的会倾向于采用



稳定单价、年度议价的方式，毛利率如果过低的时候就会启动价格谈判。  

问题七：市场规模及市场份额情况。 

根据中国电子元件行业协会出具的《关于电子元器件用环氧粉末包封料全球

市场格局的说明》，2021年全球电子元器件用环氧粉末包封料的市场规模为10.56

亿元，公司在2021年电子元器件用环氧粉末包封料全球市场主要参与者的销售数

据统计中市场占有率为12.03%。 

 

 

 

 

天津凯华绝缘材料股份有限公司 

董事会 

2023 年 8 月 28 日  
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